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Descripción:
Placa PEI texturizada compatible con impresoras 3D Bambu Lab P1P, P1S, X1C y
X1E.

Especificaciones del producto:

Unidad

Material -
Recubrimiento en polvo PEI +
placa de acero inoxidable

magnética
Resistencia a la

temperatura superficial ºC 180

Espesor mm
Recubrimiento en polvo PEI -
Placa de acero inoxidable de
0,075 mm - 0,5 mm/0,4 mm

Tamaño de impresión
utilizable mm 256*256

180*180

Tamaño del embalaje mm 300*270*17
220*190*15

Peso del embalaje kg 0,45
0,23

PLACA PEI TEXTURIZADA COMPATIBLE CON P1P,
P1S, X1C Y X1E





Consideraciones:

 Aumentar la temperatura de la placa calefactora mejora la adherencia. Los
usuarios deben ajustar la temperatura de la placa calefactora en función de
sus requisitos específicos para lograr el nivel de adherencia más adecuado.

 Antes de realizar la nivelación automática, es necesario frotar repetidamente la
boquilla en el área de limpieza especial de la placa de impresión para eliminar
por completo cualquier material residual en la punta de la boquilla. El
revestimiento en el área de limpieza especialmente diseñada se desgastará
gradualmente con el tiempo. Esto es normal y no afecta la calidad de
impresión ni la vida útil de la boquilla, por lo que no hay necesidad de
preocuparse por problemas de calidad.

 La acumulación de polvo y grasa en la placa de impresión disminuye la
adherencia. Se recomienda limpiar periódicamente la superficie con
detergente y agua para mantener una mejor adherencia.

 Bambu Lab recomienda utilizar únicamente el pegamento oficial de Bambu
Lab en las placas de construcción de Bambu Lab y no se hace responsable de
ningún daño causado a las placas como resultado del uso de pegamento de
terceros en las placas de construcción. No limpie el PEI texturizado con
acetona, ya que dañará la superficie del PEI.

 Espere siempre unos minutos antes de retirar los modelos impresos para
permitir que la placa se enfríe y facilitar la extracción de la impresión. Esto
evita que se dañe la placa y garantiza una larga vida útil del producto.

 Lijar cuidadosamente la superficie con papel de lija de grano fino (se
recomienda 600) puede ayudar a restaurar la adherencia.

 El último firmware aporta mejoras significativas a la calibración de la placa PEI
texturizada de Bambu utilizando el Micro Lidar, y ahora es totalmente
compatible con el proceso de calibración automática.

 La placa de PEI texturizada se considera una pieza consumible, que se
degradará con el tiempo. La garantía solo cubrirá defectos de fabricación, no
daños estéticos como rayones, abolladuras o grietas. Las láminas defectuosas
al momento de la entrega son las únicas cubiertas por la garantía.



Configuraciones recomendadas:

Tenga en cuenta que es posible que sea necesario ajustar otras configuraciones
de la cortadora según el modelo impreso y los requisitos del filamento.

Materiales
Temperatura
de la cama
caliente

¿Se necesita
barra de

pegamento?

¿Se quitó la placa de
cubierta de vidrio

superior?

PLA/PLA-
CF/PLA-GF

45 ~ 60 ℃ No Sí

ABS (no para
A1 mini)

90 ~ 100 ℃ No No

PETG/PETG-
CF

60 ~ 80 ℃ No No

PET-CF (no
para A1 mini)

80 ~ 100 ℃ No No

TPU 35 ~ 45 ℃ Sí Sí

ASA (no para
A1 mini)

90 ~ 100 ℃ No No

PVA 45 ~ 60 ℃ No Sí
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